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Microsoft nema v pléne velke
akvizicie

Microsoft nema v imysle zmenit svoju doterajsiu
akviziénu stratégiu. Vyhlsil to vykonny riaditel
spolocnosti Steve Ballmer. Microsoft totiz upred-
nostiuje akvizicie mensich spolocnosti, kiorych
pocet by nemal roéne presiahnut 20 a ich cena
by sa mala pohybovat od 50 mil. USD do 1 mld.
USD, spresnil Ballmer. Touto stratégiou by sa
mala spoloénost riadit pocas nasledujlcich pia-
tich rokov. Najvacsia softvérova spoloénost na
svete v tomto fiskalnom roku, ktory sa konil
v jtini, odkupila 23 spoloénosti. Tohtoroéné kupa
firmy aQuantive zaoberajlcej sa internetovou in-
zerciou vSak stéla Microsoft az 6 mid. USD, €o by
podra analytikov mohlo viest k zmene akvizicnej
stratégie spolocnosti. S hotovostou 23 mid. USD
si totiz podla nich méze Microsoft dovolit ovela
nakladnejsie akvizicie, napr. internetov( spoloc-
nost Yahoo. Steve Ballmer v3ak tieto dohady vy-
[u¢il a dodal, Ze softvérovy gigant pléanuje
posilnenie svojich pozicif v oblasti on-line inzer-
cle.

PreSovania budi mat internet
1adarmo

Unikétny projekt Internet zadarmo, ktory vijrazne
podpori internetizaciu v regione, prinasa svojim
obyvatelom mesto PreSov v spolupraci so spo-
loénostou Slovanet. Obyvatelia tretieho najlud-
natejSieho mesta na Slovensku tak budd mact
vyuzivat internet s prenosovou rychlostou 256
kbit/s bez akychkolvek zavézkov a mesacnych
poplatkov, k tomu navyse bezplatne aj e-mailovi
schranku.

Audii predstavilo inteligentny
vstavany telefan

Nemecka automobilka Audi predstavila telefon,
ktory okrem telefonovania slizi aj na prehravanie
hudby a bez klca k tomuto pristroju nemozno
nastartovat vozidlo. Inteligentny pristroj dokaze
automaticky zhotovit' fotografiu a tym identifiko-
vat pripadného pachatela trestného ¢inu.

PMU schvalil koncentrdciu AB
a AT Computers

Protimonopolny trad SR (PMU) schvalil kon-
centraciu polského podnikatela AB Spdlka
Akcyjna a slovenského podnikatefa AT Compu-
ters Holding, a. s. V ramci koncentracie ziska AB
Spolka Akcyjna priamu kontrolu nad slovenskym
AT Computers Holding prostrednictvom zmluvy
0 kipe akcii.

ESET uvaiuje o kipe aleho fiizii

ESET uvazuje o kipe alebo flizii s firmou zame-
ranou na bezpecnost siete. Uviedli to vykonni
manazéri slovenskej firmy pocas ich navstevy
v USA s ciefom propagovat svoje podnikanie
v krajine. Firma dosiahne v tomto roku trzby na
(rovni 80 mil. USD, z ¢oho len 10 % tvoria trzby
s velkymi spolocnostami. Predstavitelia firmy
odmietli Specifikovat velkost potencialnej tran-
sakcie, 0 ktorej uvazujd. Kladne v$ak odpovedali
na otazku, ¢i to bude viac ako 10 mil. USD.
Takisto odmietli uviest nazvy potenciélnych
akvizicnych cielov.
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Google Mini poniika firmam nowi vyhladavaciu technologiu

Google Mini dodava na trh za vyhodnd cenu
jednoduch( a wkonnu technoldgiu na vyhla-
davanie. Toto on-line dostupné riesenie s in-
Stalaciou plug-and-play umoziuje firmém

Google «=—

Elektronika tvorena virusmi

Angela Belcher, posobiaca ako profesorka
materialovej vedy a biologického inZinierstva
na Massachusetts Institute of Technology
(MIT), spolu so svojimi kolegami demon-
Strovala Uplne novy spdsob vytvarania na-
nomaterialov pomocou virusov. Tela virusov
tvoria priamo mikroskopické stavebné bloky
vidken. Speciélne upravené virusy s roz-
mermi 880 nm x 6 nm stadi vlozit do sku-
mavky s vodou. Virusy majd
tendenciu pri vysokej kon-
centrécii  samoorganizovat
sa jeden vedla druhého do
poZadovanych vzorov. Virusy
mozu byt vdaka genetic-
kému inZinierstvu umelo
upravené tak, aby na seba
viazali anorganické materialy
a usporiadali ich tak, aby vy-

a obchodnym spolo¢nostiam zdielat interné
informécie priamo cez webové rozhranie
a vdaka technoldgii Mini je dostupny aj prvok
na rychle vyhladavanie ulozenych zaznamov.
Pomocou Google Mini firma umozni svojim
zamestnancom pohybovat sa po intraneto-
wch databazach a strankach spolocnosti,
zdielat sbory ulozené na serveri Ci vyuzivat
dostupné biznis aplikacie. Obchodné spoloc-
nosti tak bud( disponovat moznostami na
efektivne on-line zdielanie svojich dokumen-
tov a internych aplikacii ¢i uz pre potreby
partnerov, klientov, alebo viastnych zamest-
nancov. Tym sa ma docielit vySSia produkti-

tvorili elektrody batérii, tranzistory alebo
bunky solarnych panelov. Virusy najskor na-
viazu anorganicky material a potom sa ulo-
Zia k sebe do krystalickej Struktury. Vyhodou
tohto procesu je, Ze prebieha za normainej
izbovej teploty a tlaku. Angela Belcher
demonstrovala umiestnenim virusov do sku-
mavky s vodou tvorbu niekolkocentimetro-
vého viakna bielej farby, ktoré bolo silné ako
nylon. Zo skiimavky ho bolo mozné vybrat
pomocou pinzety. Po tom, ako na viakno
pdsobilo ultrafialové Zia-
renie, zmenilo postupne
farbu na svetlocervend.
V sti¢asnosti pracuje tim
na vytvoren Li-lon baté-
rie, z ktorej maju vedci
zatial zhotovend anddu.
Cielom je wtvorit batérie
so Sirokou Skalou vel-
kosti — od zmka ryze az

Technologie skiadania 3D mikrocipov uz dospeli

Technolégia viacerych mikroipov spojenych
do 3D Struktdry (3D skladania mikrocipov)
a technoldgia viacerych balikov integrova-
nych polovodiCovych stciastok spojenych do
jednej 3D Struktlry (3D skladania baleni) sa
zaCali v SirSej miere pouzivat v roku 2000,
ked tieto technologie zacali aplikovat v pro-
dukénom procese prvi vyrobcovia mikrocipov
a polovodi¢owych stciastok. Technologie sa
véak nestali popularmymi zo diia na den,
pretoze vyrobcovia mikrocipov a inych polo-
vodi¢ovwych sUCiastok sa vtedy sustredili
najma na vyvoj technolégii SOC (System-
On-a-Chip). Ako vSak v poslednych dvoch
rokoch rastol dopyt po senzoroch CMOS
alebo aj Bluetooth, WLAN a Radio-on-Chips
(RoCs) mikrocipoch, dostali sa technologie
3D skladania znovu do centra pozornosti.
Zacali si ich Coraz viac vSimat najma velki
a znami vyrobcovia, napr. Qualcomm,
Broadcom Corporation, Intel a AMD. Tech-
nologie 3D baleni vyuZivaju pri vyvoji
integrovanych balikov mikrocipov alebo
mikroobvodov treti rozmer (rozmer Z). Spo-
Civaju najma v skladani a prepojeni viace-
rych mikroCipov na seba (3D Die Stacking),
pripadne viacerych integrovanych baleni
polovodiCovych suciastok na seba (3D Pac-
kage Stacking). Tieto technoldgie sa v su-
Casnosti stavaju Coraz dolezitejSimi vSade
tam, kde existuje dopyt spotrebitelov po
mensich a lahsich produktoch s najroznej-
§imi- multimedialnymi  funkciami. Takéto

produkty su zaroven narocné aj na pama-
fovi kapacitu, takZe treba technoldgie 3D
skladania zahr(t aj v tejto oblasti. Na ne-
davnej konferencii International Microsys-
tems, Packaging, Assembly and Circuits
Technology (IMPACT) Conference 2007 sa
viaceri (iCastnici zhodli na tom, Ze tieto tech-
nologie sa stand v budlcnosti hlavnymi
a véeobecne pouzivanymi technoldgiami.
Kym sa totiZ vyvoj mikroCipov pomaly, ale
isto ubera za hranicu 32-nanometrového vy-
robného procesu, viaceri vyrobcovia polovo-
di¢owych stcéiastok v Taiwane sa zastavuju
uz pred touto hranicou. Je to najma preto,
Ze investovanie do nového 32-nanometro-
vého vyrobného procesu ¢i vyrobnych pro-
cesov za touto hranicou je nesmierme drahé.
Naro¢na investicia zvyCajne vyjde az troj- az
Stvornésobne drahSie nez napriklad pri
zavadzani 90-nanometrového vyrobného

vita Cinnosti a Casova Uspora tykajlca sa
manazmentu podnikowych aktivit. Klientom
budl dostupné produkty firmy vyuzivajlcej
Google Mini, ktoré si m6zu sami vyhladat
podfa vopred zvolenych kritérii priamo na
webe. Integraciou Google Sitemaps sa zjed-
nodusi wyhladanie daného produktu podia
Kkli¢ovéno slova, ktoré bolo zadané priamo
cez portal www.google.com. Google Mini pod-
poruje zhruba 220 typov suborov a neza-
budlo sa ani na bezpecnost uchovavanych
informécii a na moznost vytvorenia profilov,
vdaka ktorym mézu byt firemné Udaje
dostupné a viditelné len pre vybran( skupinu
pouzivatelov alebo vyhradne len pre zamest-
nancov spoloc¢nosti.

po velkost sti¢asnych batérii. V minulosti
predviedla Angela Belcher vytvorenie ten-
kych filmov, tvorenych virusmi, pouzitelnych
na stavbu opatovne nabijatelnych batérii.
Vytvorenie vidkien dava nové moznosti, na-
priklad integrovanie batérii a elektroniky
priamo do Siat. Tato technoldgia, samo-
zrejme, zaujala armadu, ktora by takto
mohla vytvorit inteligentné uniformy. Elek-
tronika votkana do platna by napriklad
mohla sltZit ako detektor bojovych plynov
alebo akumulovat sine¢nu energiu a udrzia-
vat ju v batériéch, ktoré by nasledne mohli
slUzit ako zdroj energie pre systémy nocného
videnia a dalSiu elektroniku. Podla predpo-
kladov Charlene Mello z Natick Soldier Re-
search, Development, and Engineering
Center v Natiku vSak bude trvat desiatky
rokov, kym budl tieto uniformy vyvinuté.
llustracny obrazok modelu obalu virusu patri
National Institute of Medical Research.

procesu. Vyrobcov polovodicovych stiéiastok
vSak pohana dopredu vyvoj, zhruba vyja-
dreny Moorovym z&konom, takze do dvoch
rokov musia svoje technologie zlepsit Ci
zmenit, aby zostali schopnymi konkurencie.
V sUcasnosti sa preto najpopularnejSou
technoldgiou na vytvaranie 3D baleni stala
3D Through-Silicone Via (3D TSV). Bola
vyvinuté hlavnymi vyrobcami, resp. dodava-
telmi v sektore, konkrétne firmami IBM,
Samsung, Taiwan Semiconductor Manufac-
turing Co. a Advanced Semiconductor Engj-
neering. Préve spolocnosti IBM a Samsung
dokéazali aplikovat 3D TSV na wrobu lacnych
3D baleni integrovanych obvodov a vysoko-
kapacitnych paméati, ¢o dokazuje, ze tech-
nolégie 3D skladania dospeli. Zacinaju sa
navyse povazovat za najdélezitejSie techno-
l6gie na udrZanie rozvoja v polovodi¢ovom
priemysle pocas najblizsich piatich rokov.
Technolégia 3D TSV napriklad dokaze
zredukovat spotrebu energie procesora 0 20
percent (pri porovnani s beznymi kom-
ponentmi) a dovoli vyrobcom mikrocipov
poskladat na seba do jedného mikroCipu
pasivne komponenty, pamat, logické
integrované obvody a analdgové integro-
vané obvody. Drahy prechod na 32-na-
nometrovy vyrobny proces mézu teda
vyrobcovia polovodi¢ovych  suciastok
vdaka technolégiam 3D skladania a 3D
baleni docasne odlozit, ¢o mdze do bu-
dudcnosti znamenat spomalenie nastupu
komponentov vyrobenych tymto vyrob-
nym procesom.



